
銅発泡体
商品番号: BC-25

前書き

銅発泡体は熱伝導性に優れており、モーター・電気機
器・電子部品などの熱伝導・放熱に幅広く使用できま
す。
詳細を学ぶ

絞り: 0.1mm～10mm（5～130ppi）

気孔率： 50%-98%

スルーホール率： ≥98%

穴の数 (インチ): 110 (110PPI)

かさ密度： 0.1～0.8g/cm3

表面密度 G/M²: 280～3000(±30～200)

厚さ (MM): 0.1～40(0.05～1.0)

穴数 PPI: 13～1300(±5～10)

長さ/幅/厚さ寸法 (MM): 70≦長さおよび幅
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